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超景深数码显微镜

AH-3000系列 全新



开启智能显微系统新时代
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超景深
50+ 镜片组

全新设计光路

1200万
超高有效像素

科研级高分辨率
高像素相机

一键式
观察分析

观察、测量、输出
一键完成

最快 1 秒全幅对焦

超快速 

自动对焦
开放式 

定制化功能
定制支持、技术先行
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“多角度”



超景深

独家搭配50+镜片组、高分辨率远心镜头、五轴联

动设计，实现360°无死角高清观察。

独家创新新型景深合成算法，500X倍真实还原微

观影像。

50+ 镜片组全新设计光路
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搭配1/1.7英寸1200万像素CMOS图像传感

器，实现超高分辨率观察

CMOS利用率100%，达到所有像素皆为有

效像素，所见即所得

1200万超高有效像素
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一键式观察分析

对焦

测量

输出报告
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最快 1秒，实现全幅自动对焦

12/13

超快速全幅自动对焦



支持金相系统观测
搭配金相分析软件，可对金相组织进行判定和分析。
1200 万像素可以有效区分晶格边界。
景深合成功能保证金相制样不平的情况下，全视野
也无模糊情况发生。

支持非金属夹杂物分析
搭配非金属夹杂物分析软件，可根据国际标准进行
对非金属夹杂物的自动统计与分析。

符合国际标准的清洁度测量
搭配清洁度分析软件，可实现对发动机等进行清洁
度分析。符合VDA19、ISO16232等标准。

超大型平台
可自由配备超大型平台，满足PCB、极片电池、液晶
面板等大型样品的观测需求。

客制化
可实现更多场景客制化，满足定制需求
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开放式定制化功能

300*300mm 高精度大型平台
可自由配备 300*300mm，XYZ 3 轴高精度电动
平台，满足大范围、高精度的观测要求。
* 可兼容 12 寸及以下半导体晶圆圆形 / 异形载台。



智能自适应画面调节

智能化算法，自主对模糊边界进行锐化处理
HDR

智能化算法，自主判断光晕并进行消除
消除反光

智能化算法，自主完成多角度光照，并识别最佳
效果

智能光照
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观测功能



操作便捷、工具全面、测量精度高
内置 30+ 测量工具，实现对任意图形一键式的测量。只需在图片中，
选择需要测量的图形，即可完成点与点、点与线、线与线等图形之间的，
距离、长度、角度等多元素之间的测量需求。

快捷的批注添加
对于已经拍摄完成的图片，可在软件直接添加所需要的标记。
并且对于已经保存过的图片，亦可二次打开进行编辑。

崩边

脏污

89.5°

20.1um
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测量与批注功能



一键实现保存分享
只需鼠标点击一键即可完成对图片的保存，输出 TIFF、JPG 等多种格式。并且可以搭配 WORD、EXCEL 等工具输出
多种数据如测量时间、测量条件、测量数值等多元化信息。
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项目名称:芯片缺陷检测  样品名称:芯片  操作者名称:优可测

保存功能 测量结果

1. 该样品表面缺陷较多，单位芯片内平均 10 个以上缺陷；
2. 缺陷不良的面积、周长均超过规定范围；
3. 芯片尺寸合格；
4. 综上所述属于严重不良产品！

备注:



半导体

PCB

金属加工

22/23

应用案例



生物医学

材料

刀具
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应用案例



/mm)

20 30 35 40 60 80 100 120 140 160 180 200

16.8 11.2 9.6 8.4 5.6 4.2 3.4 2.8 2.4 2.1 1.8 1.7 

12.6 8.4 7.2 6.3 4.2 3.1 2.5 2.1 1.8 1.6 1.4 1.3 

21 14 12 10.5 7 5.2 4.2 3.5 3 2.6 2.3 2.1

16 12 10 8.5 6.5 6.5 4.5 4.25 4 3.75 3.5 3

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48           

50 70 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500

7.5 5.4 4.7 3.8 2.5 1.9 1.5 1.3 1.0 1.0 0.8 0.7

5.6 4.0 3.5 2.8 1.9 1.4 1.1 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5

9.4 6.7 5.9 4.7 3.1 2.35 1.9 1.6 1.3 1.2 1 0.9

7 6 5 4

镜头参数

D20 镜头

倍率

拍摄范围 (长/mm)

拍摄范围 (宽/mm)

拍摄范围 (对角/mm)

分辨率 (μm)

工作距离 (mm)

D50 镜头

倍率

拍摄范围 (长/mm)

拍摄范围 (宽/mm)

拍摄范围 (对角

分辨率 (μm)

工作距离 (mm)

3 2.5 2.2 2 1.8 1.6 1.5 1.5

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
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技术参数

相机

相机像素 1200万

总像素 4000*3000

有效像素 4000*3000

相机尺寸 1/1.7"

扫描系统 逐行扫描

帧率 30FPS

高精细动态范围

增益

电子快门

增压快门

白平衡

一体机

显示器尺寸 23.8 英寸

画面尺寸 93.5% 屏占比 16:9

像素节距 0.274（V） *0.274（H）

像素数 1920x1080

显示颜色 RGB

视野 4000*3000

CPU

内存

显卡

硬盘

平台

XY 平台移动方式 手动

XY 平台移动量 X100mm Y100mm

XY 平台旋转角度 ﹢180°，-90°

平台 Z轴移动范围 50mm

透过照明观测对应倍率 20 倍以上

外形尺寸 长220mm 宽180mm

重量 2.5Kg

载重 ≤ 4kg

对焦 Z轴

移动方式 手动 +电动

电动马达 DC24V 两项 1.8° 步进角

电动移动速度 20mm/S

对焦模式 手动+电动

自动对焦范围 50mm

自动对焦精度 0.05μm

手动调焦范围 50mm

手动调焦精度 0.001mm

倾斜角度 ±90°

60dB

手动 / 自动

自动 ，1/30s～1/10000s

无

手动 / 自动

i7-13620H

16G

集成

1T

输出 图像格式

电源
电源

消耗功率 150 VA

环境要求
温度 +5℃-45℃

湿度 35 -85%RH（无凝露 ）

jpg bmp png tiff

100至240 VAC ±10％ 50/60Hz 


